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s inorgánicos 

s organicos:  dica

maleico, glutaric

metalicas : Al, C

meros acidos 

-,monometacrilat

PENTA, fenil-P.
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cido abre lo

os, permitie

ón de este 

la fuerz

ya que los

de los túbu
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4.3 UNIÓN
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o retencion
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miento ácid
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Tipo II: Ret

Tipo III En
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monómeros
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